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Propojuji vyrobni zafizeni se servery a databazemi, automatizuji sbér dat a pripravuji reporty. Ve vyzkumu
vyhodnocuji data z méreni elektrické izolace.

Pracovni zkusenosti

IT specialista - Philip Morris CR a.s. - 11/2023 - dosud

Vycitdm data pres Kepware a nastavuji laboratorni pristroje. Vyvijim sluzby v C# pro Windows Server.
Dokoncil jsem migraci 3 server( a prfipravuji dalSich 7. Vytvarim a spravuji virtualni stroje ve firemnim
prostredi, instaluji a opravuji firemni PC.

ElektrikaF - elektroinstalace + TRIBASE electric s.r.o. * 2022-2023
Praxe v elektroinstalacich. Podle technické dokumentace jsem zapojoval zdsuvky a vypinace, instaloval
pouli¢ni osvétleni a tahal UTP, koaxidlni a CYKY kabeldz.

Servis elektroniky * samostatna cinnost - od 07/2019
Opravy slaboproudé elektroniky a instalace zabezpecovacich systémd.

Dovednosti a jazyky

IT/OT: Windows Server, SQL Server, SSRS, Power Bl, C#, SQL, Kepware, OPC UA, Modbus, zaklady PLC.
Virtualizace a sité: Proxmox VE, Debian, LXC, DNS, Tailscale.

Diagnostika: dielektrickd méreni, ¢astecné vyboje, COMSOL Multiphysics.

Jazyky: Cestina (rodily mluv¢i), anglic¢tina (B2 ¢teni a poslech, slabsi mluveni, sebehodnoceni).

Vybrané projekty
Automatizace sbéru dat: sluzba v C# pro pravidelny import vyrobnich dat do SQL Serveru a evidenci chyb.
Projekt vychdzi z bakalarské prace a navazuje na téma doktorského studia.

Vlastni infrastruktura: Proxmox VE, parametrizované VM a kontejnery, Steam cache server a Minecraft
server pro esportovy krouzek.

Publikace a odborné aktivity
Spoluautor ¢lanku pro IEEE CEIDP 2025. U¢ast na SVOC v letech 2025 a 2026.

Vzdélani

Od 2026: doktorské studium, modelovani a diagnostika elektrickych zafizeni.
2024-2026: Ing., Materidly a technologie pro elektrotechniku.

2020-2024: Bc., Elektrotechnika a informa¢ni technologie, FEL ZCU.
2016-2020: maturita, VOS, SPS a )5S Kutna Hora.

Diplomova prace (2026): ovéreni 3D tisténych polymernich priichodek z PLA, PETG a PCTG jako mozné
alternativy ke keramickym préichodkam.
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